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苏州德龙激光股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：投2022-001 

投资者关系 

活动类别 

 特定对象调研    □ 分析师会议 

□ 媒体采访 □ 业绩说明会 

□ 新闻发布会 □ 路演活动 

□ 现场参观 

□ 其他（请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称 

及人员姓名 

华西证券 俞能飞 

南方基金 曹群海 

中泰证券 张晨飞 

时间 2022年5月12日 13:30-17:30 

地点 线上会议 

上市公司 

接待人员姓名 

董事长、总经理 赵裕兴 

董事、副总经理、董事会秘书 袁凌 

财务总监 李苏玉 

投资者关系活动主要内容 

一、 董事会秘书简单介绍公司情况 

二、 问答环节 

1、公司近年营业收入增长速度快、毛利率较高的原因是什么？ 

（1）营业收入增长速度快的原因： 

公司主营业务收入主要来源于精密激光加工设备和激光器的销售。2019

年至 2021 年，精密激光加工设备和激光器的销售收入占主营业务收入的比

例分别为 74.17%、80.90%和 84.41%，保持了快速增长的态势。随着半导体

产业链国产化进程的加速，5G 技术商用孕育的新需求增长，凭借着较强的

研发实力和快速的市场需求响应能力，公司相应精密激光加工设备和激光器

销售收入呈快速增长趋势。 

2020 年随着新一代的 IOT 电子产品的需求爆发和公司布局的产品族的

竞争力加强，各个应用领域的产品营业收入稳步提升，特别是半导体及光学

和消费电子激光加工设备销售收入呈快速增长趋势。随着集成电路产业链国
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产化替代加速，LED 领域特别是 Mini LED 景气度提升和光学领域市场规模

持续增长，以及新一代的 IOT 电子产品的需求增长，2021 年半导体及光学

激光加工设备和消费电子激光加工设备销售收入进一步提升。 

激光器为激光加工设备的核心部件之一，随着激光产业国产化进程的加

速，凭借着品牌优势和适应市场的新品不断推出，公司对外销售的各类型激

光器的数量和销售额呈快速增长趋势。 

（2）毛利率高较的原因 

公司产品应用领域与同行业公司具有差异。与同行业相比，公司产品集

中于半导体及光学、显示、消费电子和科研领域，上述领域产品具有更新换

代频率高、技术门槛高的特点，加之公司系技术驱动型企业，一直致力于新

产品、新技术、新工艺的前沿研究和开发，具有较强的技术储备，公司在经

营过程中，会集中资源根据市场变动趋势研发相应新产品，开拓高毛利率业

务以增强公司盈利能力。 

公司是国内为数不多的激光加工设备全产业链公司，不仅具有激光加工

设备的研发及生产能力，最核心部件如激光器、运动控制平台自研、自产占

比较高且逐年增加，公司多年来重视研发形成了核心竞争力，获取了更高的

毛利率，公司搭载不同类型激光器的设备的毛利率、收入占比明细如下所示： 

 

注 1：系指公司销售不含激光器激光加工设备，相应激光器为客户自行采购或激光加工设备配套裂片

机等设备 

2019 年至 2021 年，公司搭载外购激光器的激光加工设备毛利率为

38.28%、38.16%和 39.42%，与同行业公司毛利率不存在重大差异。公司综

合毛利率高于同行业公司主要系公司搭载自产激光器的激光加工设备毛利

率较高所致。 

公司产品定制化程度较高，根据不同应用环境的工况参数不同、不同客

户的应用需求不同，在具体订单实施过程中需要进行定制化设计，使得公司
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产品取得较高的毛利率。 

 

2、公司各下游行业主要客户情况？ 

公司客户资源优质。凭借多年的技术创新和工艺积累，公司与下游众多

知名客户建立了稳定的合作关系。 

在半导体及光学领域，公司主要客户有中电科、三安光电、华灿光电、

水晶光电、五方光电、美迪凯等，并且公司成功进入了国内最大的半导体设

计企业华为海思；国内最大的半导体制造企业中芯国际；国内最大的半导体

封装测试企业长电科技；第三代半导体器件厂商代表企业华润微、泰科天润、

能讯半导体等。 

在面板显示领域，公司主要客户有京东方、华星光电、维信诺、同兴达、

天马微电子、群创光电等。 

在消费电子领域，公司主要客户包括东山精密、信利公司、安费诺、富

士通、日本京瓷、信维通信、深南电路、舜宇光学、宸鸿科技、业成科技、

海信等。 

在科研领域，公司主要客户包括中钞研究院、中电科、中科院等研究所

和高校。 

 

3、请简单介绍一下固体激光器和光纤激光器的区别？公司激光器在行业

里处于什么水平？ 

（1）固体激光器与光纤激光器的区别 

激光器根据增益介质可划分为光纤激光器、固体激光器、气体激光器等。

固体激光器与光纤激光器是目前市场上应用最为广泛的两类主流激光器，但

两者的加工特点和应用场景有着较大的差异，属于并行发展、难以相互替代

的两类不同的技术路线。整体而言，光纤激光器由于其平均功率高、热效应

强的特点，被广泛地应用于宏观加工领域的金属材料切割、焊接、钻孔、烧

结等；而固体激光器则具有峰值功率高、热效应小、加工精度高的特点，一

般主要用于薄性、脆性材料和非金属材料的精细微加工领域。 

（2）公司激光器水平 

公司固体超快激光器产品性能较为领先，公司掌握了激光谐振腔光学设

计技术、长寿命皮秒种子源技术、高功率高增益皮秒放大器技术、长寿命飞
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秒种子源技术、高功率高增益飞秒放大器技术、高效率的波长转换技术、激

光器控制技术等整套的激光器技术，拥有较强的技术优势和市场竞争地位。

根据《科学技术成果评价报告》（中关村联盟评字[2021]第 103 号），由中国

科学院院士牵头，同行权威专家教授组成的评价委员会评审结论，公司自主

研发的“大功率皮秒超快激光器”产品关键技术具有自主知识产权，技术水平

达到国内领先、国际先进。根据公开数据指标对比，在紫外皮秒激光器以及

红外、绿光飞秒激光器方面，公司产品性能指标略逊于美国光谱物理，与美

国相干公司相当。在紫外飞秒激光器方面，公司已量产最大输出功率为 30W

的激光器。 

 

4、从商业模式上如何考量德龙激光作为激光设备厂商同时从事激光器业

务？ 

德龙激光自 2005 年成立伊始就定位做激光精细加工高端应用，早期，

高端激光器全部需要进口，高昂的成本，加之服务上的滞后和被动，使得公

司很早就认识到了激光器对于设备厂商构建核心竞争力的关键作用，公司

2007 年即启动激光器开发。 

2008 年研发完成纳秒激光器，目前纳秒紫外激光器功率达到 25W。 

2012 年研发完成皮秒激光器，目前红外输出功率达到 100W，绿光输出

功率达到 70W，紫外输出功率达到 50W。 

2017 年研发完成飞秒激光器，目前红外输出功率达到 100W，绿光输出

功率达到 50W，紫外输出功率达到 30W。 

2019 年研发完成可调脉宽激光器，目前脉宽可调范围 200ps-200ns，红

外输出功率达到 50W，绿光输出功率达到 30W。 

这些激光器都陆续搭载在公司对外销售的设备上，被成功验证并得到了

市场的认可。通过设备业务及终端应用地不断推动，公司激光器产品在品类

上不断拓展，在性能上不断优化，在可靠性上持续改进。 

在激光加工精度要求更高的设备上，公司更多使用自产的激光器产品。

最近三年，公司有超过 60%的半导体及光学领域的精密激光加工设备使用了

公司自产的超快激光器。 

掌握核心激光器技术，可以大大降低设备成本，这也是公司保持较高毛

利率的主要原因所在。同时，公司自产激光器也使得设备的服务竞争力大大

加强。更重要的是，公司对激光器技术的掌握，给公司设备开发、工艺研究
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创造了极大的研发优势，使得公司始终走在技术创新的前列。 

2016 年，公司将激光器业务装入全资子公司贝林激光独立运营，除了给

德龙激光供应激光器之外，也向设备同行和应用厂商销售激光器，在这个过

程中，也给公司的激光器产品带来更多市场化的反馈，推动公司产品不断优

化。 

 

5、请介绍下公司激光器销售情况？ 

公司自主开发的全系列固体激光器，除了配套生产精密激光加工设备

外，也对外进行销售。2019 年至 2021 年对外销售激光器收入分别为 2,589.48

万元、3,673.12 万元和 5,709.31 万元，呈稳步增长趋势。2021 年公司对外销

售超快激光器的金额超过了纳秒激光器销售额： 

单位：台、万元/台 

产品 
2021年度 2020年度 2019年度 

销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额 

超快激光器（皮秒、飞秒） 88 3,078  32 1,325  28 1,014  

纳秒激光器 915 2,631  644 2,348  387 1,575  

合计 1,003 5,709  676 3,673 415 2,589 

 

6、请介绍一下隐形切割技术，在半导体行业中，隐形切割和砂轮切割的

区别是什么？ 

激光隐形切割技术是一种切割工艺，通过将脉冲激光的单个脉冲通过光

学整形，让其透过材料表面在材料内部聚焦，在焦点区域能量密度较高，形

成多光子吸收非线性吸收效应，使得材料改性形成空腔和裂纹，通过裂片实

现切割的效果。 

砂轮切割是通过刀片高速旋转来完成材料的去除，从而实现芯片切割，

由于刀片的高速旋转，往往需要使用纯水进行冷却和冲洗，那么刀片高速旋

转产生的压力和扭力，纯水的冲洗产生的冲击力以及切割下来碎屑，会影响

良率。 

公司是国内少数几家掌握激光隐形切割技术的企业之一。在半导体及光

学领域，集成电路芯片的制程中，更大的晶圆被切割成越来越多的不断缩小

的芯片，需要高精度、高稳定性的加工设备。公司使用自产超快激光器，将

激光用于半导体晶圆隐形切割，隐形切割为无粉尘、无材料损耗的高质量切
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割，切割速度可达到 1,000mm/s，切割精度优于 2μm，保证切割良率。 

 

7、在电子领域公司的产品市场应用在哪些方面？ 

在精密电子领域，公司的主要应用方向有：汽车电子、毫米波天线模组、

高频线路板和5G光通讯器件的激光自动化解决方案，同时对于新一代IOT电子

产品UTG玻璃、陶瓷基板、碳纤维和钛合金等智能终端载体的激光应用解决方

案。 

 

8、未来公司有开发新产品、拓展新行业的计划吗？ 

公司始终高度重视技术研发对公司业务发展的推动作用，每年投入大量经

费进行新技术、新产品、新应用的前沿研究和产品开发。 

在激光器方面，公司正在从固体激光技术向光纤技术（主要是脉冲光纤，

非连续光纤）延伸，2021年，公司研发完成光纤皮秒激光器，主要应用于半导

体领域的LED晶圆切割。 

同时，公司布局的新能源（光伏、锂电），汽车电子、光通信、AR/VR等

这些新的应用方向均已推出了新产品，并已取得相关订单。 

 

附件清单（如有） 无 

日期 2022年5月12日 

 


